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DXJシリーズ使用材料のＩＣＰ分析データ
エルナー株式会社
技術開発部

分析値(ppm)
頁No.

材料名 素材名 ICPレポートNo. Cd Pb Hg Cr(Ⅵ)
電極 活性炭 JP/2004/110207 N.D. N.D. N.D. N.D. 2
セパレータ ポリプロピレン JP/2004/110209 N.D. N.D. N.D. N.D. 3
キャップ ステンレス JP/2004/100470 N.D. N.D. N.D. N.D. 4
ケース ステンレス JP/2004/100472 N.D. N.D. N.D. N.D. 5
ガスケット ポリプロピレン JP/2004/110212 N.D. N.D. N.D. N.D. 6
シール材 アスファルト JP/2004/110213 N.D. N.D. N.D. N.D. 7
導電性接着剤 カーボン JP/2004/110208 N.D. N.D. N.D. N.D. 8
外装ケース ステンレス JP/2004/100475 N.D. N.D. N.D. N.D. 9
スリーブ ポリエチレンテレフタレート 2086900/LD <2 <2 - - 10
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封止材（PP)：(株)大伸化成
Gasket（PP)：DAISHINKASEI Co.,Ltd.
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ｼｰﾙ剤（ｱｽﾌｧﾙﾄ)：三菱化学㈱
Sealing compound（Asphalt)：MITSUBISHI CHEMICAL Corp. 
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導電性接着剤：日立粉末冶金
Electric conductive adhesive：
　　　　　　　　　　　HITACHI POWDERED METALS Co.,Ltd.
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外装ケース： (株)光工業製作所
Exterior case: HIKARIKOHGYOH SEISAKUSHO Co.,Ltd.
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スリーブ(PET-黒)：帝人化成㈱
Sleeve（PET-Black)：TEIJIN CHEMICALS Ltd.
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